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概要 

Abstract 

当発表では、ANSYS 社が持つ各種 CAE の ROM（縮退）技術により様々な CAE 設計資産から高

精度なプラントモデルを生成し、システム検証の精度を大幅に高めることが出来る物理プラン

トモデルを活用した MBD 環境をご紹介します。 

 

This presentation introduces the new approach for MBD by utilizing the physics-oriented high 

fidelity plant models extracted by ANSYS CAE ROM (Reduced Order Modeling) technologies. 
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